IBM SANG CHE VAT LIEU LAM CHIP CHUA LO HONG SIEU NHO

Cévé

C4 vé nhu chip mdy vi tinh s& lam viéc 18t hon néu né tréng gidng miéng pho-mat Thuy Sy, véi mét
vai... 18 thing trén bé mat chét liéu ché tao. it nhét, diéu nay ciing ding déi véi mét cong nghé sdn
xudt chip méi cia IBM.

IBM méi ddy vira cdng bd mét phuong phép sén xuét chip méi véi nhirng 16 héng cyc nhd bén
trong, gilp chip cé thé xt ly nhanh hon va hao t6n it néing lvgng hon. Day c6 thé s& la mét trong
nhitng budc tién dang ké nhdt trong cdng nghé sén xuét chip tién tién nhdt trong vai ndm téi.

D& tao ra nhirng 15 hdng cyc nhd nay, IBM da s dung mét chét liéu gidng nhu nhya dé tao ra
nhiing cdu tric bé mét giéng nhu chiéc sang véi nhiéu 16 hdng. Nhiing 16 héng nay cé chiéu rong
20 nanomet, (1 nanomet bdng 1 phdn ti mét).

B& mat chip s& dung céng nghé ché tao méi véi nhiing 16 héng trén bé mat, duoc chup qua kinh
hién vi dién 1. Anh ciia IBM cung cdp cho AP.

"Véi hiéu biét cia ching 16i, day | lan ddu tién con nguoi cé thé si dung céc vét lidu ty gén két
céu tric & cdp do nano dé ché tao cdc thigt bi ma mday méc khong thé ty lam duoc" John Kelly,
Phé chd tich phdt trién cda IBM, cho biét.

Ong Kelly cho biét céc phan & trong chét ligu nay tvong ty nhu cdu tric cda béng tuyét véi hinh
déng 6 canh céan dai.

IBM cho biét cdng nghé nay cé thé duoc bé sung vao day chuyén ché tao chip hién dang duoc



hdng san xuét, gidp gidm 35% luong dién nang tiéu thy khi chip hogt déng.

IBM hy vong céng nghé nay s& bat dau duoc dua vao sén xuét vao déu nam 2009, déu tién la
trén nhing con chip server cba IBM va sau dé s& la viée sdn xuét chip cho nhiing céng ty khéc, ¢6
the bao gém bé vi xt ly trong PlayStation 3 cla Sony.

"Né thyc sy & mét budce dét pha to 16n", 8ng Richard Doherty, gidm déc nghién ctu tai héng
phén tich Envisioneering Group cho biét. "Dé s& la nhirng con chip c6 t6c dé nhanh hon va tiét
kiém nhién ligu t8t hon bt ky san phdm ndo trong vai ném qua".

Nhing 16 hdng trong cdu tric vét liéu méi s& lam gidm nhiét d6 nhanh chéng, gidi quyét véin dé
dang lam dau déu nganh céng nghiép ban déan: Khi mét dé transitor trén bé mét chip tang lén nhe
viéc thu nhd kich thuéc, diéu nay s& giop mét con chip téing khd nang xu ly véi téc dé cao hon,
nhung déng thoi cling s& phdt ra nhiéu nhiét hon va lam hao t6n nhiéu dién ndng.

Ong Doherty ciing cho biét céng nghé tao chip c6 quy mé thuong mai lén nhét hién nay, véi céc
mach dién & ¢6 d6 chinh xdc 65 nanomet, hién da lam hao tén gan 1/2 luong dién néng ma céc
con chip tiéu thy. Viéc do ri dién nang va phét nhiét khéng chi lam gidm dé bén ma con lam chédm
dang ké t8c dé cia bd vi xi ly.

Céng nghé nay duoc Almaden Research Center cda IBM tai San Jose, Calif., va T.J. Watson
Research Center tai Yorktown, N.Y., phat minh. Né dugc Dai hoc Albany va Semiconductor
Research and Development Center cia IBM tai East Fishkill, N.Y., chép nhén s dyng mang tinh
thuong mai.
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